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《中国材料工程大典》是关于材料的结构和性能、制备和测试、成形和加工、热处理和表面工程的大型工具书。《中国材料工程大典》共26卷，近7000万字，由中国机械工程学会、中国材料研究学会牵头组织编写，1200多名专家学者，包括39名两院院士、百余名各学科学术带头人参加了编写和审稿工作。是我国迄今为止篇幅最大、涵盖内容最为新颖、全面、丰富和权威的材料工程工具书,。《中国材料工程大典》由化学工业出版社出版。2006月1月成批出版，2006年3月全套出齐。

《材料表征与检测技术》卷是《中国材料工程大典》第26卷，主要内容涵盖了材料表征与检测技术概论、化学成分分析方法、常用材料的化学成分分析、材料物理性能测试、材料力学性能测试、材料化学性能测试、金相分析、无损检测、X射线衍射分析、电子显微分析以及核技术分析及其他检测与表征技术等方面。篇目如下：
第1篇 概论 主编：徐祖耀院士 黄本立院士 陈文哲教授 鄢国强教授
第2篇 化学成分分析方法 主编：方禹之教授 邱德仁教授 吴性良教授 
第3篇 常用材料化学成分分析 主编：吴诚教授 鄢国强教授 马冲先教授 卓尚军研究员 
第4篇 材料物理性能测试 主编：陈文哲教授 李强教授 
第5篇 材料力学性能测试 主编：陈文哲教授 陈运远教授 杨晓华教授 
第6篇 材料化学性能测试 主编：杨武教授 李光福教授 
第7篇 金相分析 主编：唐汝钧教授 李晋教授 
第8篇 无损检测 主编：王务同教授 杨晓华教授 
第9篇 X射线衍射分析 主编：漆玄教授 蒋建中教授 
第10篇 电子显微分析 主编：陈世朴教授 孙坚教授 
第11篇 核技术分析及其他检测与表征技术 主编：陈世朴教授 梁齐教授
《材料表征与检测技术》以材料表征与检测技术方面比较成熟的理论、方法和数据为主，同时参考了国内外材料表征与检测方面的新进展，反映了当代材料表征与检测技术的先进水平。

《材料表征与检测技术》共11篇，约250万字。由徐祖耀院士、黄本立院士和鄢国强教授主编，参加编写工作的有国内50余位专家教授。本书主要供材料工程和制造业工程技术人员、检测人员查阅使用，也可供理工科院校的有关师生参考。
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